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Abstrakt

Modul řeš́ı problém připojeńı dlouhých vedeńı k citlivým modul̊um stavebnice.
Obsahuje přepět’ovou ochranu a možnost svodu napět́ı ze st́ıněńı kabelu.
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1 Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájećı napět́ı max +5V 500mA
Digitálńı signály 3,3 V nebo 5 V Podle typu osazených diod



2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeńı

1
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1
1

1
1

1
1

Obrázek 1: Osazovaćı plán horńı a spodńı strany plošného spoje

2.2 Odrušeńı

2.3 Mechanická konstrukce

3 Výroba a testováńı

3.0.1 Osazeńı
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Obrázek 2: Osazovaćı plán horńı a spodńı strany plošného spoje
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